
台股

AI前景唱旺，台股有望浴火重生
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報告摘要

⚫ 長線仍看好台股，短期宜平衡機會與風險

⚫ 台股行情由「資金推動」轉為「評價與情緒推動」

⚫ COMPUTEX:從訓練走向推論， AI需求持續上修
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長線仍看好，平衡機會與風險

2026年5月台股延續前期多頭格局，在AI產業景氣持續熱絡與全球科技資本支出擴張的帶動下，加權指

數再創歷史高點，盤中一度逼近45,000點關卡，市場交易熱度明顯提升，單日成交金額屢創高峰，顯

示資金積極參與。然而，隨著指數快速上漲與漲幅累積擴大，市場也開始出現結構性矛盾與風險訊號，

使投資策略逐漸由全面進攻轉向「平衡風險與機會」。

進入5月中旬後，台股出現一波明顯拉回，指數快速回測至40,000點附近，市場氣氛亦由亢奮轉為謹慎。

這波修正的核心因素主要包括三點：首先為短線漲幅過大後的技術性修正，其次為國際通膨再起與利率

預期轉變，第三則為美股科技股同步拉回所帶來的連動效應。尤其是利率環境的再定價，使原先市場普

遍預期的降息時程延後，甚至出現升息預期，對高估值科技股形成壓力，進而影響台股整體評價。

然而，值得注意的是，此次回檔並未破壞多頭結構。隨著資金重新整理與基本面支撐仍在，指數很快止

穩回升並再創新高。AI相關供應鏈的長線需求依舊明確，包括高效能運算、資料中心建設及先進製程持

續推動產業成長，使市場對未來企業獲利仍具信心。因此，整體而言，台股屬於「強勢多頭中的健康修

正」，而非趨勢反轉。

操作上應從「追高成長」轉向「風險控管與分批布局」降低高本益比、缺乏實質獲利支撐、尤其是無獲

利評價依據的AI外溢概念股比重；聚焦具穩定現金流與產業地位、訂單能見度高的龍頭，如半導體製造、

IC設計、伺服器供應鏈，以及仍能持續受益於AI的先進封裝、載板與Agentic AI硬體普及族群；欲進場

佈局者建議分批而非一次押注，沿季線、半年線分段布局，保留現金、設定明確停損停利、戒除槓桿依

賴，操作上建議跌破40,000點再分批承接，季線約38,000點為具支撐性的合理價位。

投資聲明:本研究報告由永豐商業銀行提供，資料來源為永豐證券投資顧問股份有限公司，所載資料僅供參考，無法保證內容完整性或
預測正確性，亦不作任何保證，資料內容若有變更，將不另行通知，客戶投資前應慎審考量本身風險承受度，並應自行承擔投資風險。
投資均有風險，任何投資商品過去績效亦不代表未來績效之保證，且有可能受市場波動導致本金損失；若申購以外幣計價的投資商品
應瞭解匯率變動風險亦有可能導致本金之損失。未經永豐商業銀行及永豐證券投資顧問股份有限公司同意，不得以任何形式沿用、複
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資料來源：Cmoney，永豐投顧研究整理，截至2026/6/3

台股加權指數走勢 五月上市類股表現

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

加
權
指
數

水
泥

食
品

塑
膠

紡
織
纖
維

電
機

電
器
電
纜

化
學
生
技
醫
療

玻
璃
陶
瓷

造
紙

鋼
鐵

橡
膠

汽
車

電
子

營
建

運
輸

觀
光

金
融
保
險

百
貨

化
學
工
業

生
技
醫
療

油
電
燃
氣

半
導
體

電
腦
及
週
邊

光
電

通
信
網
路
業

電
子
零
組
件

電
子
通
路

資
訊
服
務

其
他
電
子

其
他

2025年06月10日

主題趨勢報



2

6

證券劃撥款餘額：股市資金環境與以往不同

從長期經驗觀察，台股「證券劃撥存款餘額」與「上市市值」之間通常呈現高度正相關，原因在於資金

是推動股價上漲的關鍵動能。當市場資金充沛時，投資人有足夠的流動性承接股票，推升價格與市值同

步擴張；反之，若資金增速不足，股價上行空間將受到限制。因此，兩者長期呈現類似線性關係，亦可

視為市場健康度的重要指標。然而，近期觀察顯示，台股市值的成長速度已明顯快於證券劃撥款餘額，

兩者逐漸出現偏離，且偏離幅度持續擴大。這樣的變化，代表市場資金並未完全跟上股價上漲速度，亦

即「股價上漲的推手，正逐漸從新增資金轉向評價擴張與槓桿驅動」。

歷史經驗顯示，當市值與資金出現明顯背離時，市場通常會透過兩種方式進行修正：其一是股價回跌，

使市值重新貼近資金規模；其二則是資金再次大量流入，填補缺口。但相較之下，後者往往需要新的流

動性來源或政策支持，在目前環境下並不常見，因此市場較可能透過整理或震盪來達到再平衡。因此，

這一現象的核心意涵在於：市場並非立即轉空，但上漲動能的結構已出現變化。從「資金推動行情」逐

漸轉為「評價與情緒推動行情」，意味後續漲勢將更依賴題材與預期，而非實質資金支持，波動性也將

明顯提升。在此背景下，投資人應提高警覺，重新檢視風險承擔能力。一方面，避免在高檔持續追價，

尤其是缺乏基本面支撐的個股；另一方面，應適度降低槓桿部位，確保在市場震盪時仍具備足夠的資金

彈性。同時，保留具長期成長動能的核心持股，仍可參與多頭趨勢，但整體配置上應更加平衡。總結而

言，證券劃撥款餘額與市值的背離，並非單純的技術指標，而是市場資金結構變化的重要訊號。當資金

不再完全追逐上漲的股價時，代表行情已進入成熟階段，未來走勢將由「資金驅動」轉為「結構與信心

驅動」，投資策略亦須由積極進攻，轉為審慎配置與風險管理。

投資聲明:本研究報告由永豐商業銀行提供，資料來源為永豐證券投資顧問股份有限公司，所載資料僅供參考，無法保證內容完整性或
預測正確性，亦不作任何保證，資料內容若有變更，將不另行通知，客戶投資前應慎審考量本身風險承受度，並應自行承擔投資風險。
投資均有風險，任何投資商品過去績效亦不代表未來績效之保證，且有可能受市場波動導致本金損失；若申購以外幣計價的投資商品
應瞭解匯率變動風險亦有可能導致本金之損失。未經永豐商業銀行及永豐證券投資顧問股份有限公司同意，不得以任何形式沿用、複
製或轉載本文件之內容。

資料來源： Cmoney，永豐投顧研究整理，截至2026/6/3

台股市值走勢 市值(億) vs. 證券劃撥款(橫軸，億)
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COMPUTEX 2026—AI趨勢大會

COMPUTEX 2026 的核心焦點無疑落在 AI，從 GPU、AI伺服器到邊緣運算與機器人應用，展會已從傳

統 PC 架構全面轉向 AI 生態系展示平台，代表產業發展正進入大規模商轉與應用落地階段。然而，對

股市而言，這些利多訊號未必會在展會期間立即反映於股價，甚至短期可能出現「利多提前反應、展後

震盪」的現象。

主要原因在於，AI 產業的成長預期早已在展前數月被市場充分交易。無論是伺服器、散熱、PCB甚至

ASIC設計等供應鏈，資金多已提前布局，使股價在展前出現一段顯著漲幅。在此情況下，COMPUTEX

更像是「驗證既有預期」而非「創造全新利多」，當實際訊息未明顯超出市場預期時，短線資金往往傾

向於獲利了結，導致股價在展期或展後出現整理甚至回檔。

然而，從中長期角度觀察，COMPUTEX 的意義反而更加重要。展會所呈現的不只是單一產品或訂單動

能，而是整體產業結構的轉變與需求確立。AI 計算需求持續上修，雲端與邊緣應用同步擴張，從訓練

走向推論，意味未來數年對算力、封裝、記憶體與系統整合的需求將持續成長。這種「需求可見度提升」

的訊號，對產業鏈中長期營收與獲利預測具有關鍵指標意義。

綜合而言，COMPUTEX 2026 雖然聚焦 AI 並提供明確產業訊號，但對股價的影響存在「時間差」。短

期可能因利多提前反映而出現震盪甚至修正，但從更長的周期來看，展會所揭示的需求與技術方向，將

持續支撐 AI 供應鏈的成長趨勢。對投資人而言，應避免在展期情緒高點追價，轉而以中長期視角審視

產業機會，在短期波動中布局具競爭力的核心企業，才能真正掌握 AI 主升段的價值。

投資聲明:本研究報告由永豐商業銀行提供，資料來源為永豐證券投資顧問股份有限公司，所載資料僅供參考，無法保證內容完整性或
預測正確性，亦不作任何保證，資料內容若有變更，將不另行通知，客戶投資前應慎審考量本身風險承受度，並應自行承擔投資風險。
投資均有風險，任何投資商品過去績效亦不代表未來績效之保證，且有可能受市場波動導致本金損失；若申購以外幣計價的投資商品
應瞭解匯率變動風險亦有可能導致本金之損失。未經永豐商業銀行及永豐證券投資顧問股份有限公司同意，不得以任何形式沿用、複
製或轉載本文件之內容。

資料來源：Cmoney，永豐投顧研究整理，截至2026/6/3，傳統的資料中心 x86 CPU 設計邏輯是「核心越多越好」，方便雲端廠商
把核心切碎，租給不同的人。但未來 AI 時代的經濟指標是每美元能產出多少 Token。為此 Vera CPU 不追求核心數，而是追求極致
的單核反應速度、超低的延遲，結合 CX9 網卡與 Bluefield 4 網路平台，以及與 Rubin GPU 透過 NVLink 進行超高速的資料交換，調
度各種 AI 工具。

Vera CPU 與其他 Server CPU 比較 nVidia (NV US)
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